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苏州晶方半导体科技股份有限公司 

关于2023年日常关联交易执行情况及 

2024年日常关联交易预计情况的公告 

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示： 

● 本次日常关联交易情况已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会

第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 

● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，

不会影响公司的独立性。 

 

一、日常关联交易基本情况 

 （一）日常关联交易履行的审议程序 

 1、董事会表决情况  

公司第五届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日审议通过了《关于公司

2023 年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2024 年日常关联交易预计情

况的议案》，关联董事均回避表决。 

2、监事会表决情况 

公司第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日审议通过了《关于公司

2023 年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2024 年日常关联交易预计情

况的议案》，关联监事均回避表决。 

3、审计委员会意见  

审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相

关定价政策和定价依据公开、公平、合理。 



4、《关于公司 2023 年关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2024 年日常

关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会

上对相关议案回避表决。  

（二）公司 2023 年日常关联交易执行情况 

1、采购商品、接受劳务发生的关联交易 

                                                   单位：人民币元 

关联交易类别 关联方 
2023 年预计 

发生金额 

2023 年实际 

发生金额 
差异原因 

技术使用费 
Engineering and IP Advanced 

Technologies Ltd.  
1,000,000.00 148,798.04 

需支付的技术使

用费较少 

项目开发费用等 
苏州思萃车规半导体产业技术

研究所有限公司 
30,000,000.00 30,301,288.88 

项目开发等费用

略有增加 

设备开发 

与销售 

苏州晶拓精密科 

技有限公司 
12,000,000.00 13,001,926.71 

设备开发与购置

费用有所增加 

2、出售商品、提供劳务发生的关联交易 

                                                     单位：人民币元 

关联交易类别 关联方 
2023 年预计 

发生金额 

2023 年实际 

发生金额 
差异原因 

封装服务费 
苏州思萃车规半导体产业技术

研究所有限公司 

- 1,691,955.68 

车规所开发新产

品工艺，公司为其

提供封装服务 

办公室租赁费 - 558,713.52 办公室租赁 

 

（三）公司 2024 年日常关联交易预计情况 

1、采购商品、接受劳务发生的关联交易 

单位：人民币元 

关联交易类别 关联方 2024 年预计发生金额 

技术使用费 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. 500,000.00 

项目开发、产品采 苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司 30,000,000.00 



购等 

设备及部件开发与

采购 
苏州晶拓精密科技有限公司 20,000,000.00 

①技术使用费：为预计向 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付的技术使用费。 

②项目开发费用、材料采购等：为预计向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司支付

的项目开发、产品采购费等。 

③设备及部件开发与采购：为预计向苏州晶拓精密科技有限公司支付的设备、部件的开发与

购置费。 

2、出售商品、提供劳务发生的关联交易 

单位：人民币元 

关联交易类别 关联方 
2024 年预计 

发生金额 

封装服务费 
苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限

公司 

20,000,000.00 

租赁费 558,713.52 

①封装服务费：为苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司提供封装服务收取的加工费 

②租赁费：向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司收取的办公室租赁费 

 

二、关联方介绍和关联关系 

（一）关联方介绍 

1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.  

    创始人：A.Badih 

    注册地：3 Azrieli Center, Triangle Tower, 42nd Floor, Tel Aviv 6702301 Israel 

主营业务：目前无实际经营业务 

2、苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司 

类型：有限责任公司 

    法定代表人：王蔚 

    注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街 133 号 B 栋 120 室 

    注册资本：1000 万元整 

经营范围：半导体分立器件制造；电子元器件制造；集成电路设计；集成电



路芯片设计设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；工程和技

术研究和实验发展；技术推广服务。知识产权服务（专利代理服务除外）；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研

发；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；照明器具制造；创业投资（限投

资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 

3、苏州晶拓精密科技有限公司 

类型：有限责任公司 

    法定代表人：王蔚 

    注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街 133 号 B 栋 121 室 

    注册资本：1000 万元整 

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；

集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；

半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子、机械设备维护（不

含特种设备）；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器

件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制

造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 

 

（二）与公司的关联关系 

公司名称 与公司的关联关系 

Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.  公司监事担任其 CEO 

苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司 
公司参股，持有其 30%的股份，公司董事长、

总经理王蔚先生担任其法人 

苏州晶拓精密科技有限公司 公司董事长、总经理王蔚先生担任其法人 

（三）前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，

支付等履约能力正常，未发生违约情形。 

 

三、定价依据和定价政策 

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定： 

（一） 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。 



（二） 交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易

价格。 

（三） 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的

市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。 

（四） 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独

立的第三方发生非关联交易价格确定。 

（五） 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考

的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。 

 

四、交易目的和交易对上市公司的影响 

（一）交易的目的 

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价

格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济

原则，交易没有损害公司及全体股东的利益。 

（二）交易对公司的影响 

     公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进

行与业务拓展。公司与各关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵

占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 

 

特此公告。 

 

 

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 

2024 年 4 月 20 日 
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